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2023年４月３日 

各 位 

会 社 名 ミ ナ ト ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社 

代 表 者 代表取締役会長兼社長 若山  健彦  

 （コード：6862、東証スタンダード） 

問合せ先 取 締 役 三宅  哲史  

 （ T E L  0 3 - 5 7 3 3 - 1 7 1 0 ） 

 h t t p s : / / w w w . m i n a t o . c o . j p / 

 

（開示事項の経過）完全子会社間の合併完了に関するお知らせ 

 

当社は、2023年２月10日付で開示いたしました「完全子会社間の合併に関するお知らせ」のとお

り、当社の連結子会社であるサンマックス・テクノロジーズ株式会社（以下、「SMT」といいます。）

とSMTの子会社（当社の孫会社）であるジー・ワーカー株式会社（以下、「GWK」といい、SMTとGWKを

総称して「両社」といいます。）との合併（以下、「本合併」といいます。）について、2023年４月

１日付で完了しましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１． 本合併の理由 

当社グループにおいて、SMTは主力事業の１つであるメモリーモジュール事業を担っており、自

社製品である産業用途向けメモリーモジュールの設計・製造・販売ノウハウを持ち、大手電機メー

カーや半導体デバイス商社等へ販売を行っています。GWKはモバイルアクセサリーを中心とした製

品の開発・販売を行っています。両社はGWKの当社グループ参画後に、それぞれの得意分野を生か

しての協業を進め、様々な実績を積んでまいりました。 

 本合併により両社を一体として組織することで、これまで以上に営業面が強化できるほか、管理

面を一体化することで業務の効率化や組織・体制の強化を図ることが可能となります。 

なお、当社グループにおける連結子会社同士の合併としましては、2022年７月の株式会社クレイ

トソリューションズ、2023年１月の日本ジョイントソリューションズ株式会社に次ぐ３例目となり

ます。今後もM&Aを通じたグループの更なる拡大とともに、グループ内における組織や体制の見直

しについても継続的に実施してまいります。 
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２． 合併後の状況 

 

３． 合併後の役員体制 

現在のSMT役員体制から変更はございません 

 

４． 今後の見通し 

本合併は当社の完全子会社間の合併であるため、当社の連結業績に与える影響は軽微でありま

す。 

以 上  

（１）名称 サンマックス・テクノロジーズ株式会社 

（２）所在地 東京都港区新橋４丁目 21－３ 新橋東急ビル 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役会長 

代表取締役社長 

若山 健彦 

相澤 均 

（４）事業内容 メモリーモジュールの開発・製造・販売、システム機器の開発・

製造・販売、ストレージ製品など周辺機器の販売、半導体デバイ

スの販売、OEM 事業、自社製品事業 

（５）資本金 130 百万円 

（６）決算期 ３月 31 日 

（７）大株主及び持株比率 ミナトホールディングス株式会社 100％ 


